
260G9 DM I5-1335U 16/512 WI-FI 6 W11P 3YW

Codice: 883T7EA#ABZ

Codice EAN: 0197497411218

Altre Specifiche

Anno di introduzione: 2023

Capacità SSD (GB): 512

NVMe: Sì

RAM installata (GB): 16

Velocità memoria (MHz): 3200

Grafica

Adattatore di scheda graWca separato: No

Scheda graWca integrata: Sì

Gestione energetica

Alimentazione (b): 65

Dimensioni e peso

Altezza (mm): 34

Altezza imLallo (mm): 132

Parghezza (mm): 177

Parghezza imLallo (mm): 498

feso (g): 1420

froFondità (mm): 175

froFondità imLallo (mm): 235

Audio

Altoparlanti incorporati: Sì
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Caratteristiche

Anno di introduzione: 2023

Capacità SSD (GB): 512

NVMe: Sì

RAM installata (GB): 16

Velocità memoria (MHz): 3200

Prestazione

Bluetooth: Sì

Modulo della piattaForma Wdata (TfM): Sì

Processore

Cache processore (MB): 12

Core delle prestazioni: 2

Cores eqcienti: 8

.re-uenza del processore turLo massima (GHz): 4I6

.re-uenza del frocessore TurLo Massima Eqcientxcore (GHz): 3I4

.re-uenza del frocessore TurLo Massima ferFormancexcore (GHz): 4I6

Generazione del processore: vntel Core i5x13UUU

Massima potenza turLo (b): 55

Numero di processori installati: 1

fotenza di Lase del processore (b): 15

Archiviazione

Capacità SSD totale (GB): 512

Numero di SSD installati: 1

Numero di unità di archiwiazione installate: 1

Altre caratteristiche

Capacità totale di archiwiazione (GB): 512

Tipo tastiera: ;SB

Collegamento in rete

Collegamento ethernet PAN: Sì

bix.i: Sì

Contenuto dell'imballo

Connettiwità tastiera: bired

Schermo incluso: No

Tastiera inclusa: Sì
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Caratteristiche speciali

Hf Support Assistant: Sì

SoFt™are Hf in dotazione: Hf NotiWcationsy Hf fC Hard™are Diagnostics ;E.vy Hf Support 
Assistanty McAFee PiweSaFeky Hf friwacQ Settingsy Hf fC Hard™are Diagnostics bindo™sy Hf 
DesOtop Support ;tilitiesy MQHfy Hf /uicODrop

Strumenti di gestione Hf: Hf Client Catalog (do™nload)y Hf Driwer facOs (do™nload)y Hf Client 
Management Script PiLrarQ (do™nload)

Strumenti di sicurezza Hf: fass™ord di accensione (tramite Bv+S)y disaLilitazione porta SATA 
(tramite Bv+S)y pass™ord di conWgurazione (tramite Bv+S)y supporto per dispositiwi di Llocco 
dello chassis e per cawi con lucchettoy aLilitazione°disaLilitazione ;SB (tramite Bv+S)y aLilx
itazione°disaLilitazione porta seriale (tramite Bv+S)y Hf DriwePocO e Automatic DriwePocOy 
chip di sicurezza integrato Trusted flatForm Module TfM 2I0 Fornito con bindo™s 10 (con 
certiWcazione Common Criteria EAP4%)

Condizioni ambientali

vnterwallo temperatura di Funzionamento: 10 x 35 JC

Range di umidità di Funzionamento: 10 x 90X

Connettività

KacO comLinato per microFono°auricolare: Sì

forte seriali: 1

/uantità di porte ;SB 3I2 Gen 1 (3I1 Gen 1) di tipo A: 3

/uantità di porte ;SB 3I2 Gen 2 (3I1 Gen 2) di tipo C: 1

/uantità DisplaQforts: 1

/uantità porte Ethernet PAN (RKx45): 1

/uantità porte HDMv: 1

/uantità porte ;SB 2I0: 3

Mouse

Mouse incluso: Sì

Sicurezza

frotezione della pass™ord: Sì

Memoria

RAM massima supportata (GB): 64

Software

SoFt™are prexinstallato: NotiWche Hfy Hf fC Hard™are Diagnostics ;E.vy Hf Support Assistanty 
McAFee PiweSaFeky vmpostazioni per la priwacQ Hfy Hf fC Hard™are Diagnostics bindo™sy Hf 
DesOtop Support ;tilitiesy MQHfy HfL For CMvT

Sostenibilità

Tecnologie e materiali sosteniLili: Basso contenuto di alogeni
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N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né 
implicita né esplicita.

4 / 4


